




































专利名称(译) 显示装置包括微芯片

公开(公告)号 US20190206974A1 公开(公告)日 2019-07-04

申请号 US16/224666 申请日 2018-12-18

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 PARK HAEJIN
SON KIMIN

发明人 PARK, HAEJIN
SON, KIMIN

IPC分类号 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/3276 H01L27/3244

优先权 1020170184655 2017-12-29 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种显示装置。显示装置包括基板，基板上的第一布线部分，第
一布线部分上的第一绝缘层，第一绝缘层上的微芯片，微芯片上的第二
布线部分，以及第二布线上的有机发光装置接线部分。微芯片包括彼此
相对的第一表面和第二表面，第一表面上的第一焊盘部分和第二表面上
的第二焊盘部分。第一焊盘部分连接到第一布线部分，第二焊盘部分连
接到第二布线部分。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/eb9f0a04-8c5c-45cc-a04f-b9377ad839e3
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http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190206974%22.PGNR.&OS=DN/20190206974&RS=DN/20190206974

